
2015.08.18

2015.08.18

2015.08.18

X.X ±0.30 
X.XX     ±0.20
X.XXX    ±0.10

X.X ±0.30 
X.XX     ±0.20
X.XXX    ±0.10
X.°     ±10 °
.X°     ± 8°
.X°     ± 5°

X.°     ±10 °
.X°     ± 8°
.X°     ± 5°

http://www.szzdjmkj.com

SEE TABLE

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.

受控文件

刘志强

李  毅

张少辉

6X6贴片支架低座

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION
the following soldering are recommended
for reflow soldering

CIRCUIT DIAGRAM

技 术 参 数

NO  项   目 参   数

1
2
3
4

5
6
7

额定电流
接触电阻
按    力
行    程
绝缘电阻
抗电强度
寿    命

50mA 12V DC
≤100mΩ
160、260±50gf
0.3±0.1mm

AC 250V 50Hz 1Min
100,000 cyc

≥100MΩ


